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1. POPIS A PARAMETRY

Submodul PX-7811 je uréeny pro snimani az 8 binarnich signald 24 V DC se spole¢nou
svorkou minus, typ 3. Submodul mize byt osazen do modulu CP-700x, do TC-650 (na kanaly 1
a 2), TEMPO a Foxtrot (CP-1004 a CP-1005 CH2). Submodul obsahuje inteligentni vstupni ob-
vody, které vyzaduji pfipojit externi napajeci napéti 24 V DC, pfipojené na svorky konektoru za-
kladniho modulu.

1.1 ZAKLADNi PARAMETRY

Norma vyrobku CSN EN 61131-2:2005
Trida ochrany elektrického pfredmétu CSN EN 61 140:2003 IlI
Typ zafizeni Vestavny submodul
Rozméry 36 x 11 x 52 mm (jedna pozice)

1.2 PROVO2ZNi PODMINKY

Tfida vlivu prostredi CSN 33 2000-3:1995 Normalni
Rozsah provoznich teplot 0°Caz+55°C
Povolena teplota pfi prepravée -25°C az +70 °C
Relativni vlIhkost vzduchu 10 % az 95 % bez kondenzace
Atmosféricky tlak min. 70 kPa ( <3000 m.n.m.)
Stupen znedisténi CSN EN 60 664-1:2004 2
Prepétova kategorie instalace CSN EN 60 664-1:2004 |
Druh provozu Trvaly
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1.3 ELEKTRICKE PARAMETRY

Pocet vstupl 8
Pocet vstupl ve skupiné 8
Galvanické oddéleni od vnitfnich obvodu Ano
Diagnostika Ne
Spolecny vodi¢ Minus
Typ vstupu Typ 3
Vstupni napéti
pro log. 0 (UL) Max. 5V DC
Min. -15Vv DC
pro log. 1 (UH) Min. 11V DC
Typ. 24V DC
Max. 30V DC
Vstupni proud pfi log. 1 Typ. 3 mA
Zpozdéni z log. 0 na log. 1 5 ms
Zpozdéni z log. 1 nalog. 0 5 ms
Externi napajeci napéti vstupnich obvodl modulu 24 VDC
Max. odbér z externiho zdroje (jedné skupiny) 27 mA
IzolaCni napéti mezi vstupy a vnitinimi obvody 500 V DC
Vykonova ztrata submodulu Max. 850 mW
Odebirany prikon modulu ze zdroje systému Max.

2. BALENI, PREPRAVA, SKLADOVANI

Submodul je balen podle vnitfiniho baliciho pfedpisu do papiroveé krabice. Soucasti baleni je i
tato dokumentace. Vnéjsi baleni se provadi podle rozsahu zakazky a zpUsobu prepravy do pre-
pravniho obalu opatfeného pfepravnimi etiketami a ostatnimi udaji nutnymi pro prepravu.

Pfreprava od vyrobce se provadi zplisobem dohodnutym pfi objednavani. Pfeprava vyrobku
vlastnimi prostfedky odbératele musi byt provadéna krytymi dopravnimi prostfedky, v poloze ur-
Cené etiketou na obalu. Krabice musi byt uloZena tak, aby nedoS$lo k samovolnému pohybu a
poskozeni vnéjSiho obalu.

Vyrobek nesmi byt b&éhem pfepravy a skladovani vystaven pfimému pusobeni povétrnost-
nich vlivll. Pfepravu je dovoleno provadét pfi teplotach -25 °C az 70 °C, relativni vihkosti 10 %
az 95 % (nekondenzujici) a minimalnim atmosférickém tlaku vysSim nez 70 kPa.

Skladovani vyrobku je dovoleno jen v Cistych prostorach bez vodivého prachu, agresivnich
plynt a par. Nejvhodnéjsi skladovaci teplota je 20 °C.

3. MONTAZ

Instalace submodulu do koncového zafizeni je vzdy popsana v dokumentaci pfislusného za-
fizeni.

Submodul se osazuje na Spi¢ky v koncovém zafizeni tak, aby 14-ti dutinkova zasuvka sub-
modulu byla pfesné proti 14-ti SpiCkovému konektoru a 39-ti dutinkova zasuvka se nasadi na
Spicky trojfadyho konektoru.

3 TXV 178 11|




Zakladni dokumentace |

Moduly obsahuiji soucastky citlivé na elektrostaticky naboj, proto dodrzujeme zasady
pro praci s témito obvody! Manipulaci provadime pouze na modulu odpojeném od

napajeni!
A PFi vyméné submodult je tfeba peclivé kontrolovat spravnost nasazeni dutinek sub-
modulu proti $pickam na zakladni desce. Dutinky nemaiji kédovani polohy a pfi
chybném nasazeni, maze dojit pfi opétovném zapnuti napajeni k poskozeni submo-
dulu nebo i zakladni desky !!!

4. NAPAJENI

Submodul je napajen z napajeciho zdroje, koncového zafizeni v kterém je osazen .

5. PRIPOJENI

Komunikacni rozhrani koncového zafizeni jsou typicky osazena konektory. Zapojeni konekto-
rd je uvedeno v dokumentaci pfislusného systému, kde je submodul pouzity.
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obr.1 Priklady vyvedeni signal(i ze submodulu na konektory nékterych koncovych zarizeni
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obr. .2 Priklady vyvedeni signéalti submodulu na konektory koncovych zarizeni (pokracovani)

Podrobné udaje o pfipojeni, zasady spravné instalace, pfiklady zapojeni modulu a zasady
zvySeni odolnosti a spolehlivosti jsou uvedeny v pfiru¢ce pro projektovani TXV 001 08.01.

6. OBSLUHA
6.1 NASTAVENi SUBMODULU

Submodul je obsluhovan, nastavovan a diagnostikovan z programovaciho prostredi
MOSAIC.
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Obr. 3 Umisténi a zapojeni propojek a blokové schéma submodulu PX-7811

6.2 UVEDENIi DO PROVOZU

Submodul je po zasunuti do desky a zapnuti napajeni plné pfipraven k Cinnosti po nastaveni
prislusného kanalu do UPD rezimu.

7. DIAGNOSTIKA

Zakladni diagnosticky systém modulu je soucasti standardniho programového vybaveni mo-
dulu. Je v cCinnosti od zapnuti napajeni modulu a pracuje nezavisle na uzivateli. Diagnosti-
kované chybové stavy modulu pfedava centralnimu modulu sestavy a zobrazuje na panelu mo-
dulu.

8. UDRZBA A CISTENI
PFi dodrzeni véeobecnych podminek pro instalaci nevyzaduje submodul Zadnou udrzbu. Uko-
ny, pfi kterych je tfeba provést demontaz nékteré ¢asti modulu, se provadéji vzdy pfi vypnutém
napajeni a odpojenych vstupech a vystupech (v€etné napajeciho napéti vstupl/vystupa).
ProtoZze modul obsahuje polovodic¢ové soucastky, je nutné prfi manipulaci se sejmutym kry-

tem dodrzovat zasady pro praci se soucastkami citlivymi na elektrostaticky naboj. Neni dovo-
leno se pfimo dotykat ploSnych spoju bez ochrannych opatreni !!
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9. ZARUKA

Zarucni a reklamacéni podminky se Fidi Obchodnimi podminkami Teco a.s.

Upozornéni:

Pfed zapnutim systému musite splnit vSechny podminky této dokumentace.

Systém nesmi byt uveden do provozu, pokud neni ovéfeno a potvrzeno, Ze strojni zafizeni, je-
hoz soucasti je systém TC700, splfiuje pozadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na né
vztahuje.

Zmeény dokumentace vyhrazeny.
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Teco a.s.

Havli¢kova 260

280 58 Kolin IV

Ceska republika

URL: www.tecomat.cz
e-mail: teco@tecomat.cz
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